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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。
本文件起草单位:中国空间技术研究院。
本文件主要起草人:张伟、康贺、张延伟、谷瀚天、苏妤、朱恒静、吕倩倩、肖波、于利夫、薄鹏、陈雁、

王旭、贾晓、李培蕾。
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宇航禁限用元器件控制要求

1 范围

本文件规定了宇航电气、电子、机电(EEE)元器件(以下简称元器件)在需求分析、设计制造、选用、
应用验证以及质量保证等各阶段的禁限用控制要求。

本文件适用于宇航装备研制过程中对宇航禁限用元器件的控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件。

GB/T29074 宇航元器件鉴定要求

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BGA:球栅阵列(BallGrideArray)

LCCC:无引线陶瓷片式载体(LeadlessCeramicChipCarrier)

PCB:印刷电路板(PrintedCircuitBoard)

SiP:系统级封装(SysteminPackage)

TO:晶体管封装(TransisitorOutline)

4 一般要求

4.1 基本原则

元器件禁限用控制要求的基本原则如下:

a) 元器件禁限用控制要求应贯彻于元器件需求分析、设计制造、选用、评价验证以及质量保证等

全过程;

b) 禁限用要求与元器件的具体应用环境密切相关,在判定元器件禁限用前应结合应用环境进行

充分分析;

c) 经分析为禁用元器件,控制原则应为宇航装备禁止使用;

d) 经分析为限用元器件,控制原则应为在特定条件或者范围内,经充分验证并通过批准后可
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